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                 应聘人员信息登记表               版本：A3
应聘岗位【               】       信息来源【               】       填表日期【                    】
	姓    名
	
	性    别
	
	政治面貌
	

	国    籍
	
	民    族
	
	籍    贯
	

	最高学历
	
	英语等级
	
	婚/育状况
	

	本人联系电话
	
	紧急联系人
	
	电话
	

	户口所在地址
	
	邮编
	

	现常住地址
	
	邮编
	

	技术职称等级
	
	专业资格证书
	

	身份证号码
	
	电子邮箱
	

	目前职业属性
	本市在职 本市失业  本市协保 外市在职  外市失业 退休 应届生

	缴纳保险属性
	无锡本地社保      无锡本地公积金      外地参保      未参保

	期望收入
	税前月薪：     元/月；税前年薪：     元/年
	预计到职日期：   年   月  日

	有无处分/犯罪史
	
	健康现况
	
	有无重大病史
	

	兴趣/特长/技能
	

	本人职业目标
（职业方向、职位等）
	1－2年：
	3－5年：
	5年以上：

	（最高学历开始）	Comment by lizhou: 请按时间倒序填写
教育经历
	时间要连贯
	学校名称
	所学专业
	获得学历/学位证书

	
	     年  月
至   年  月
	
	
	学历：
学位         是否全日制      

	
	     年  月
至   年  月
	
	
	学历：
学位         是否全日制     

	
	     年  月
至   年  月
	
	
	学历：
学位         是否全日制     

	（最近工作开始）	Comment by lizhou: 请填写所有的工作经历
工作经历
	时间要连贯
	就业单位 
	职务
	税前年薪
	离职原因
	证明人
	电话

	
	    年  月
至   年  月
	
	
	
	
	
	

	
	    年  月
至   年  月
	
	
	
	
	
	

	
	    年  月
至   年  月
	
	
	
	
	
	

	
	    年  月
至   年  月
	
	
	
	
	
	

	家庭
成员
	与本人关系
	姓名
	工作（学习）单位
	职务
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


【应聘申请】本人确认已填写完整，并承诺对以上内容的真实性负责，可接受公司在任何时候做的职业背景调
查，如有隐瞒或虚假，公司方可随时解除劳动合同关系。
应聘人员（签名）:                                    日期：  年  月  日
表单编号：QF-RS013
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